
M-Speed HF
高频产品的铜面压合前处理

没有限制
自由快速。
M-Speed HF开发是为代替黑化工艺以满足下一代高速数据
速率传输的需求。MacDermid Enthone化学技术的可靠性
采用新的低微蚀工艺。可以减少信号损失和提高附着力。独
特的低微蚀工艺使应用于最大信号完整性和低粗糙度。M-
Speed HF工艺提供卓越的附着力尽管峰谷粗糙度较低，但
热结合力可靠性较高。

M-Speed HF性能达到业界领先水平，结合使用标准的棕化
设备并采用新的后浸处理。该工艺兼容所有电路材料和较低
的介电损失。

可以迎接下一代高速频率产品的挑战来自 M-Speed HF

• 降低铜面粗糙度以改善信号完整性

• 用于控阻抗设计的精确微蚀速率

• 环保;低铜离子可减少化学药液的消耗并降低废水量

• 高层数设计的卓越可靠性

主要特性优点
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M-Speed HF
高频产品的铜面压合前处理

完整工艺应用于高频产品
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M-Speed 前 M-Speed One 后

M-Speed Clean 后 M-Speed Prep

M-Speed HF 后 棕化比较

M-Speed Clean
酸性喷洒清洁除油剂

M-Speed One
清洁、微蚀、腐蚀

抑制

M-Speed Prep
微蚀、腐蚀抑制

Dry Film Process
干膜制程

Develop-Etch-Strip
显影-蚀刻-剥膜

M-Speed Clean
酸性喷洒清洁除油剂

M-Speed HF 
Process

低咬蚀棕化制程

M-Speed Alkaline
Cleaner

碱性清洁除油剂

适用于所有PCB制造商的工艺

M-Speed HF 附着力
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ZYGO表面粗糙度

无热处理 6x 回焊 270°

平均粗糙度 表面积比值

MacDermid Enthone is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.


